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Datenblatt ROTH ELEKTRONIK
SMD-TSOP I/l Multiadapter
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RE900
- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 um CU (durchkontaktiert)
- L6t- und Komponentenseite mit einer Oberflache aus chem. Nickel/Gold (NI/AU)
sowie Lotstopmaske
- Pitch Abstande:
0,40 mm (15.7 mil); 0,50 mm (19.7 mil)
0,65 mm (26.5 mil); 0,80 mm (30 mil); 1,27 mm (50 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Adaptionsplatine fur 14 verschiedene SMD TSOP | und 7 verschiedene SMD
TSOP Il Chips
- Vorgerritzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine
- Gerberdaten zur Herstellung des Lotpastenaufdrucks werden auf Anfrage
zur Verfigung gestellt
- GrofRe 72,60 x 76,20 mm
Modul - Nr Typ Pitch Pi n/ Anz. Gehause max./nmm
RE900- 01 TSCP | 0, 40 28, 40, 48, 60 12 x 18
RE900- 02 TSOP | 0, 50 28, 32, 40, 48 12 x 20
RE900- 03 TSOP | 0,50 20, 24 6 x 16
RE900- 04 TSCP | 0, 65 16, 24, 28, 36 12 x 14
RE900- 05 TSOP || 0, 80 40, 44 11,5 x 18,8
RE900- 06 TSOP || 1,27 20, 24, 26, 28, 32 11,5 x 21,3
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